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Abstract (en)
[origin: WO8303921A1] Each wall of the casing is comprised of a cooling blade element (1), a wall portion (2) and a frame (3) which are welded to
each other. The blade element is reinforced by strips (8, 9) and rods (10, 11). The different walls are mounted on a mounting plate (16) by means
of a screw (17) and held in relation to each other (18). The blade elements are secured to each other by tack welding on their inclined edges. The
blade elements form thereby a casing on which the final horizontal and vertical welding beads may be applied. The use of prefabricated elements for
mounting transformer casings allows to reduce manual work since the weldings are effected in definite and readily accessible locations.

Abstract (fr)
Chaque paroi du boîtier est constituée d'un élément à ailettes de refroidissement (1), d'une partie de paroi (2) et d'un cadre (3) qui sont
mutuellement soudés. L'élément à ailettes est renforcé par des bandes (8, 9) et des tringles (10, 11). Les différentes parois sont montées sur
une plaque de montage (16) au moyen de vis (17) et maintenues entre elles par des étriers (18). Les éléments à ailettes sont solidarisés les
uns aux autres au moyen de points de soudures sur leurs bords inclinés. Les éléments à ailettes constituent ainsi un boîtier sur lequel peuvent
être appliqués les cordons de soudure horizontaux et verticaux définitifs. L'utilisation d'éléments préfabriqués pour le montage de boîtiers de
transformateurs permet de diminuer la part de travail manuel car les soudures s'effectuent dans des emplacements précis et facilement accessibles.
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